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Maximale Leistung - Silikon Gap Filler von RAMPF!

RAKU® SIL Gap Filler schiitzen empfindliche Bauteile vor Uberhitzung und maximieren deren Nutzungsdauer.
Aufgrund der sehr hohen Warmeleitfahigkeit gewahrleisten die hochgeflllten, zweikomponentigen Warme-
leitpasten (Thermal Interface Materials) eine effiziente Warmeableitung bei gleichzeitig geringer mechanischer
Belastung.

@ Vorteile: @ Typische Anwendungen:
e Hohe Dauertemperaturbestandigkeit Power Electronics, Automotive-Elektronikbau-
e Gute Alterungsbestandigkeit teile, Computer und Peripheriegerate, Anwen-
e Geringe Dichte dung zwischen Warme erzeugenden Halbleiter-
e Thixotropes Verhalten fUr ideale Verarbeitbarkeit bauelementen und Kuhlkorpern.

e Geringe SVHC-Werte

Eigenschaften Einheit RAKUP® SIL RAKU® SIL RAKUP® SIL RAKU® SIL
27-1217 27-1222 27-1230 27-1240
é Farbe Blau Blau Blau Blau
% Viskositdt A-Komponente bei 20 °C mPa-s 107.000 224.000 102.000 178.000
§ Viskositdt B-Komponente bei 20 °C mPa-s 83.000 166.000 270.000 119.000
% Mischungsverhaltnis A : B Gew. Tl 100: 100 100 : 100 100: 100 100 : 100
_g:; Mischviskositat bei 20 °C mPa-s 108.000 250.000 200.000 160.000
< Topfzeit bei 20 °C min 30 35 5 4
é Dichte g/mL 1,90 1,98 2,44 2,70
£ Hirte Shore 00 50 50 50 58
'-5‘ Anwendungstemperaturbereich °C -40 bis +200 -40 bis +200 -40 bis +200 -40 bis +200
§ Besonderheiten SVHC Gehalt < 0,1 % SVHC Gehalt < 0,1 % SVHC Gehalt < 0,1% SVHC Gehalt < 0,1%
§ Waérmeleitfahigkeit W/m-K 1.7 2,2 3,0 4,0
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